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2023 年博智電子法說會

本文件所含資料僅以提供當時之情況為準，本公司不會就本文件提供後所發生之任何變動而更新其內容。
本文件資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性、或可靠性，亦不代表本
公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。
本文件不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之誘引。
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1. ACCL 現況
1) 總覽和歷史營收
2) 產品組合
3)公司技術能力
4) ESG

2. ACCL 目標市場
1) 伺服器
2) 工業電腦
3) 網通產品
4) IC測試
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總覽

Apr, 1995 (龜山)
Aug,1999 (龍潭)

USD 16.5 M ( 512M NTD), 股票代號:8155
USD 110M in Y2022

高信賴性 PCB
硬板多層板 PCB  ( 2 ~ 72Layers, 板厚 <8.0mm, HDI, N+N+N )
UL: 銅厚 5oz

80萬平方呎/月

UL94V-0,  ISO-9001,  ISO-14001,  IATF16949, QC080000, ISO-45001, RBA
850

•創立:
•新工廠:

•註冊資本:
•營收:

•主要產品:

•產能:

•認證:
•員工人數:
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主要股東

持股%持股數集團

33.5%17,155,478 仁寶集團

6.7%3,424,000 研華集團

40.2%20,579,478 合計

註: 2023/8資料
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2023

Others
1%

Server
65%

IPC
33%

Networking
1%

產品組合(by層別&應用)

2&4 L
1%

6L
3%

8L
9%

10L~12L
23%

14L~16L
37%

18L~30L
25%

32+ L
2%

層別 應用
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VIPPO

HDI Backdrill
+

Epoxy Filling

Press Fit

N
+
N

up to  72 Layers

Skip Via (L1‐L3 laser via) Flip Drilling 

Flip Drilling 

ACCL技術能力

VIPPO: Via in Pad Over Plating
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ESG 現況
 綠能(太陽能) :
1)10% of ACCL 契約電量
2)太陽能發電時間: 2018/10/01

2023, 溫室氣體盤查

2024, H1 ISO 14064-1 認證
2024, H1 ESG 報告

2023 2024 2025 2026

2024, ISO 50001(規劃中)

ACCL 現況

法令要求

2026 溫室氣體盤查2025, H1 上傳 ESG報告1 2

2

1
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2012~2023 H1
1) 節能減碳累計投資金額(NTD) :24M NTD
2) 累計減碳(t‐CO2e):4,034 t‐CO2e
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贊助TPCA協會 綠色環境教育
(TPCA Environment Foundation)

許潮英基金會: 每年資助約 12,000 兒童

ESG  社會
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RBA (Responsible Business Alliance)

Previous Name: EICC

ESG‐治理
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Transformation Development GrowthStartup

2008~20122001~2007 2013~2016 2017~2020

COMPAL SUPERMICRO

ABICO

GIGABYTE

ADVANTECH

SUPERMICRO

GIGABYTE

SUPERMICRO

ADVANTECH

Accton

Expansion

DELL

ADVANTECH

Delta

2021~now

產品策略的演變

筆電
手機

伺服器
數位相機
顯示卡

伺服器
工業電腦
電競筆電

伺服器
工業電腦
網通產品

伺服器
工業電腦
網通產品
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SERVER IPC

NETWORKING IC-tester

四大主軸
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伺服器

來源: Website

20242023202220212020201920182017年度
Intel Oak StreamIntel Birch 

Stream
Intel Eagle 
Stream

Intel Eagle 
Stream

Intel WhitleyIntel WhitleyIntel PurleyIntel Purley平台名稱

20L18+L16+L14~16L14~16L14~16L12~14L10~12LPCB 層數
Diamond RapidsGranite Rapids 

SP
Emerald RapidsSapphire RapidsIce Lake‐SPCooper Lake‐

SP/AP
Cascade 
Lake‐SP/AP

Skylake‐SPCPU 名稱

3nm+3nm+7nm++7nm++10nm+14nm++14nm++14nm+Intel製程
12‐Channel DDR512‐Channel 

DDR5
12‐Channel 
DDR5

8‐Channel DDR58‐Channel 
DDR4

Up To 8‐
Channel 
DDR4

DDR4‐2933 
6‐Channel

DDR4‐2666 
6‐Channel

記憶體

PCIe 5.0~6.0PCIe 5.0PCIe 5.0PCIe 5.0PCIe 4.0PCIe 3.0PCIe 3.0PCIe 3.0PCIe 世代
AMD VeniceAMD TurinAMD EPYC 

Bergamo
AMD EPYC 
Genoa

AMD EPYC 
Milan 7nm+

AMD EPYC 
Rome 7nm

AMD EPYC 
Rome 7nm

AMD EPYC 
Naples 14nm

競爭對手

Ampere 
Banshee

Ampere 
Banshee

Ampere OneAmpere OneAmpere Altra競爭對手

Ultra‐Low Loss 
NPG‐188U
TU‐883A
EM‐626

Ultra‐Low Loss 
NPG‐188H
EM‐528
TU‐883C

Ultra‐Low Loss 
NPG‐188H
EM‐528
TU‐883C

Ultra‐Low Loss 
NPG‐186
EM‐528
TU‐883C

NPG‐170DNPG‐170DIT‐170GRA1 
& NPG‐171

IT‐170GRA1 
& NPG‐171

對應材料

Back drill + via 
filling
Loss Target@‐0.85 
dB/in @ 16GHz

Back drill + via 
filling

Back drill + via 
filling

Back drill + via 
filling

Back drill or 
skip via

Back drill or 
skip via

Normal製程
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伺服器:AI Server

 常見AI伺服器主要是
透過CPU搭配GPU

 推理: A100
 訓練:H100

 傳統伺服器以中央處理
器（CPU）為主要算力

CPU

CPU
GPU x8

CPU

CPU 一年出貨量1300萬台

一年出貨量120萬台
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伺服器:AI Server

Gen AI
SaaS

Gen AI
PaaS

預訓練模型

文字生成

次世代Chatbot

次世代Web搜尋

對話服務
系統

虛擬人物
對話

圖、影像生成

繪圖/修圖工具

文件生成

Office文件初始/產生

Microsoft 365
Copilot

資訊服務內容生成

程式碼生成

程式碼自動完成

網頁瀏覧(browsing)

編碼解析(code interpreter)

擴增檢索(retrival augmented)

提示工程工具

第三方Plugins/API

各種API

微調(fine-tuning)

詞向量(embedding)

文句完成(completion) 圖像生成

語音轉文字

私有封閉模型

私有半開放模型

開源模型

ND 100系列 VM EC2 P系列VMA系列 VM, Gloud TPU DGX Cloud NVIDIA GPU Cloud

Gen AI
IaaS

AI加速器VM

圖像素材提供

AI
加速器

H100/A100
HGX (8x SXM)

H100/A100
HGX (4x SXM)

H100/A100
PCIE TPU v4 MI300

OAM

• 資料來源：DIGITIMES Research ，2023/7

生成式
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伺服器:AI Server

 機會

 全球企業AI Server 越來越普及
 nVidia Grace CPU Superchip
 Intel GPU Max Series
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圖片來源: Advantech website

智慧連線解決方案
增強從邊緣到雲端的連接

工業電腦
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網通產品

 現況:
100G 14L 已承認
400G 20+L 已承認
800G 30+L 送樣中
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IC 測試

Probe Card Load Board

IC 
Design

Wafer 
Manuf.

Chip 
Probing

IC 
Package

Final 
Testing

Finished
Goods

46L 68L
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Greater China +1
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目標市場的進入障礙

1. 伺服器板層數高，16+L 以上，生產困難度增加
2. 多種製程同時導入，生產困難度增加
3. 產品生命週期長(5年以上)，客戶轉換供應商(PCB)成本高昂
4. 客戶新產品認證時間長(3季~1年)/PCB新供應商認證時間長
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ACCL 的核心競爭力

1. 伺服器各平台材料方案完整: Intel、AMD、Ampere(ARM)
2. 一站式的技術與服務能力(電性整合)
3. 高度智能化的生產管理: 設備聯網95+%
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2023 H2:   
 Server: 傳統Server 減少，AI Server 增加.  

 IPC: 新訂單持平.

2024 H1:   
 Server: 
• AI Server 持續增長. 
• 新客戶的導入.

 IPC: 
高階IPC穩定成長

展望 2024
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Thank You!


